
东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表 

（2024 年 1 月 16 日至 1 月 17 日） 

证券代码：东芯股份                                  证券简称：688110 

投资者关系活

动类别 

 

 特定对象调研        □ 分析师会议 

□ 媒体采访            □ 业绩说明会 

□ 新闻发布会           路演活动 

 现场参观            电话会议 

其他（）  

参与单位名称 湘财证券、西部证券、留仁资产、乐雪资本、开源证券、长城财富资产 

活动时间 2024 年 1 月 16 日、1 月 17 日 

活动地点 公司会议室、线上交流 

上市公司接待

人员姓名 

董事、副总经理、董事会秘书：蒋雨舟 

证券事务代表：黄沈幪 

投资者关系：王佳颖 

投资者关系活

动主要内容 

介绍 

一、 公司近期经营情况介绍 

公司副总经理、董事会秘书蒋雨舟女士向与会投资者介绍了公司近期的

经营情况。 

二、 交流的主要问题及答复 

1、请问公司目前的回购进度如何？答：根据公司 2024 年 1 月 3 日发布

的公告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司”通过上海证券交易所交易系统

以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 2,038,279 股，占公司总股本

442,249,758 股的比例为 0.4609%，回购成交的最高价为 38.77 元/股，最

低价为 27.77 元/股，支付的资金总额为人民币 64,800,862.10 元（不含印

花税、交易佣金等交易费用）。2、请问公司目前涉及的制程有哪些？答：

公司的 SLC NAND Flash 量产产品以 38nm、28nm、24nm 制程为主，公

司在 28nm 及 24nm 的制程上持续开发新产品，并在 1xnm 的更先进制程

上进行产品研发。公司的 NOR Flash 产品在 48nm、55nm 制程上持续进

行新产品开发。公司的 DRAM 产品在 25nm 制程上进行新产品的研发设

计，助力公司产品多样性发展。3、公司产品涉及的高可靠性应用领域有

哪些？答：公司积极布局高可靠性工业类应用，依托下游应用领域如 5G、

物联网、人工智能、机器视觉等市场需求，不断提高产品在网络通信、

物联网、工业控制及监控安防等高端应用领域的渗透率。产品可靠性也

逐步从工业级标准向车规级标准迈进。4、能否给我们介绍一下公司的



DDR3 产品？答：公司研发的 DDR3(L)系列是可以传输双倍数据流的

DRAM 产品，具有高带宽、低延时等特点，在通讯设备、移动终端等领

域应用广泛。5、公司对于市场是怎样的定价策略？答：公司产品的定价

主要根据产品生产成本、市场供需关系、存货结构等情况综合决定。 

日期 2024年 1月 19日 
 


